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2026年 8月 27日 
デクセリアルズ株式会社 

 

 

第 1回 高機能マテリアル展に出展 
 

 デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市／東京都中央区、代表取締役社長：新家 由久、以下、

当社）は、このたび、2026 年 9 月 30 日（水）から 10 月 2 日（金）に、幕張メッセ （千葉県）で開催

される「第 1回 高機能マテリアル展」に出展することをお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は、電子部品、接合材料、光学材料などの開発・製造・販売を手掛ける機能性材料メーカーです。

また、光半導体などフォトニクス製品の開発・製造を手掛けるグループ会社を持ち、持続的な成長と企業

価値の向上を目指しています。  

 今回、当社のブース（展示ホール 2 13-31）では、当社要素技術である有機樹脂配合技術や微細加工

技術を基にした製品を中心に、お客さまの課題解決に貢献するソリューションを展示するとともに、当社

の要素技術を基に開発された開発品も多数出展する予定です。サンプル展示を通じて、製品性能や課題解

決効果を体感していただけます。展示詳細は、下記のとおりです。 

 

記 
 

・展示会名  ：第 1回 高機能マテリアル展（高機能素材Week内） 

・開催期間  ：2026年 9月 30日（水）～10月 2日（金）10:00～18:00（最終日のみ 17:00終了) 

・会場    ：幕張メッセ （千葉県） デクセリアルズブース：展示ホール 2  13-31 

・出展予定技術/製品：低温硬化技術、ナノ形成技術、低誘電ボンディングシート、工程用保護テープ、 

反射防止フィルム モスアイタイプ、拡散マイクロレンズアレイなど 

＜開発品＞反射防止フィルム 防曇モスアイタイプ、防曇樹脂、低温硬化樹脂、 

ナノインプリント用高屈折樹脂、紙流路基盤(μPAD)、はんだ実装フィルム 

※展示製品は変更となる場合があります。ご了承ください。 

・参加方法  ：下記公式ウェブサイトの入場登録ページより事前登録のうえご来場ください。 

https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1746370736622470-KO2 

 

デクセリアルズは、これからも、社会課題の解決を支えるデジタル・テクノロジーの進化に不可欠な

高付加価値製品、技術・ソリューションを提供することで、持続可能な社会の実現への貢献と、持続的

成長、そして、さらなる企業価値向上に努めてまいります。 

 

昨年の出展の様子 今年の当社ブースイメージ 

https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1746370736622470-KO2
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1. 出展内容について 

スマートフォンやカメラ、センサー、ディスプレイ、AR/VR など進化する IT製品に欠かせない製品を

展示します。このたび、数多くの開発品などを出展しており、社会課題の解決に貢献する製品・ソリュー

ションをご提案します。 

 

2. 初出展の展示について 

① 低温硬化樹脂：潜在性重合開始剤により、60℃を下回る超低温でも硬化可能な樹脂を開発。耐熱温

度の低さゆえに接着が難しかった素材への対応、新しい素材への機能付加など、接着による新たな

用途展開をサポート。 

② ナノインプリント用高屈折樹脂：ナノインプリント工法に対応したUV硬化型透明樹脂。  

高透明、高屈折など光学特性だけでなく、ナノインプリント工法に対応することで、樹脂機能と微

細構造が生み出す機能の統合を実現。 

③ 防曇機能付き反射防止フィルム モスアイタイプ： 

フィルム表面に形成されたモスアイ構造が優れた低反射性を発現。さらに、この構造体が有する吸

水性により、低反射性と防曇性を両立した光学フィルム。 

 

3. 展示会概要 

展示会名称 ：第 1回 高機能マテリアル展（高機能素材Week内） 

会期    ：2026年 9月 30日（水）～10月 2日（金）10:00～18:00（最終日のみ 17:00終了) 

会場  ：幕張メッセ （千葉県） 

主催  ：RX Japan株式会社 

展示会概要 ：半導体材料、電子材料、機能材料、原料・添加剤関連企業が一堂に出展する 

  世界最大規模の展示会です。半導体デバイスメーカーの技術部門をはじめ、 

エレクトロニクス、自動車、医療、材料メーカーなどの高機能マテリアルの 

研究開発・調達に携わる専門家が来場し、出展社と活発な商談を行います。 

公式ウェブサイト：https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit/mate.html 

 

 

＜会社概要＞ 

デクセリアルズ株式会社は、電子部品、接合材料、光学材料などの開発・製造・販売を手掛ける機能性材

料メーカーです。また、光半導体などフォトニクス製品の開発・製造を手掛けるグループ会社をもち、持

続的な成長と企業価値の向上を目指しています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献して

いくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス

（経営理念と企業ビジョン、パーパス | 会社情報 | デクセリアルズ株式会社 (dexerials.jp)）としてか

かげています。 

会社名：デクセリアルズ株式会社 

本社・栃木事業所：栃木県下野市下坪山 1724／本社・東京オフィス：東京都中央区京橋 1-6-1 三井住友海上テプコビル 9F 

代表者：代表取締役社長 新家 由久 

設立： 2012年 6月 20日 

公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/ 

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/ 

https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit/mate.html
https://www.dexerials.jp/profile/vision.html
https://www.dexerials.jp/
https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/

